Bump Bonding: C3

10°

H
o
N

No. of Entries

[HN
o

|
—

(AN _BEEN BENN NERE NEEE NERN NEERE BENN RENN BENE BNENN NENN NENNE NENN NENN WNEEN NENE NENN _BENN _Ni.)

| T R B
50 100 150 200 250

Vthrcomp threshold

=
= 1]



	Contents
	Page 1


